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Text posudku:

Habilitacna praca Mgr. Pavla Stahela, PhD. poddva suhrnny obraz o doterajsej vedecko-
vyskumnej praci autora v oblasti dielektrickych bariérovych vybojov a ich aplikéacii v r6znych
oblastiach techniky.

V uvode autor v strucnej, jasnej a zrozumitelnej forme uvadza princip a konStrukéné
rieSenie jednotlivych typov bariérovych vybojov, ich vyhody a nevyhody z hl'adiska homogenity,
energie vyboja, resp. kvality povrchovej upravy.

Najvécsia Cast’ habilitacnej prace je vzhladom na jej zameranie venovand aplikdciam
bariérovych vybojov. Oceniujem snahu autora o vyber a rozdelenie publikovanych prac, ktoré st
v plnom zneni v prilohe prace do Siestich skupin podla tematickych okruhov aplikacie plazmy.
Z dokumentovanych préc je zrejmé, ze Mgr. Stahel dokazal velmi dobre skibit’ vo svojej vedecko-
vyskumnej ¢innosti nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické sklisenosti z vyuzivania roznych
druhov dielektrickych bariérovych vybojov sich aplikaciou pre povrchovi tpravu materidlov
rozneho druhu, resp. sterilizaciu papierovych dokumentov.

Obzvlast' oceniujem skutocnost, Ze sa aj pri rieSeni praktickych problémov snazil o
teoretické objasnenie procesov, ku ktorym dochadza pri aplikécii plazmy. Formalne aj z hl'adiska
obsahu je praca spracovand na velmi dobrej trovni. Publikdcie tvoriace sucast’ prace dokazuju
velmi dobrii vedecku urovenn uchadzata a jeho schopnost’ spolupracovat s domdcimi aj
zahrani¢nymi partnermi v oblasti vyskumu, s odbornikmi z praxe, doktorandmi a taktiez schopnost’
viest’ Studentov pri spracovani ich bakalarskych a diplomovych préac.

Otazky oponenta k obhajobe habilitacnej prace:

1. Cim je mozné vysvetlit' podstatu vacsich morfologickych zmien na povrchu polymérnych
materidlov pri expozicii filamentarnym vybojom v porovnani s homogénnym vybojom?

2. Aké chemické zloZenie mali deponované ,teflonu podobné“ vrstvy? Vychadza autor
z predpokladu rovnaného zloZenia deponovanej vrstvy polyméru so zlozenim monomérov
pouzitych na depoziciu?

3. Aka je predstava autora o moznostiach plazmovej polymerizacie nasytenych uhl'ovodikov,
napr. propan-butanu?

Zaver:

Habilitacna praca Mgr. Pavla Stahela Ph.D. s ndzvom ,,Dielektrické bariérové vyboje a jejich
aplikace” spiia pozadavky kladené na habilitaéné prace a dokazuje, Ze uchadza¢ je fundovanym
vedecko-vyskumnym pracovnikom. Po tUspesnej obhajobe odpora¢am udelit Mgr. Stahelovi
vedecko-pedagogicky titul ,,docent*
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